（SA20&SAH7&SB40）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	3.2）；11.1），2）
	20260408
	321050/321334南瑞继保/博瑞电力25年印制板技术协议甘九林2025-09-17顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记①
	20251124
	321050/321334/321930南瑞继保工程/博瑞电力/南瑞继保电气甘九林2025-11-19顾客质量要求评审表

	预审部分
	1.EQ模板要求
	20251113
	321050/321334南瑞继保/博瑞电力EQ模板甘九林2025-11-06顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记⑤
	20251016
	Dezh邮件20251016

	共用部分
	1.标记②
	20250804
	321050/321334南瑞继保补充要求甘九林2025-07-31顾客质量要求评审表

	共用部分
	8.翘曲度
	20250212
	321050/321334 南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2025-01-02顾客质量要求评审表

	标题部分
	导入新代码SB40
	20231227
	321930继保电气甘九林2023-12-25顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记②
	20231008
	321050/321334南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2023-09-15顾客质量要求评审表

	共用部分
	4.其他：2）孔属性
	20221212
	321050/321334南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2022-11-29顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记②无铅标记，6外形公差
	20220505
	321050/320402南瑞继保&常州博瑞补充要求甘九林2022-04-28顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记②无铅标记
	20210629
	南京南瑞继保工程技术有限公司甘九林2021-06-03321050民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记④
	20210418
	国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞南京控制系统有限公司/南京南瑞继保工程技术有限公司/常州博瑞电力自动化设备有限公司陈凡2021-04-16320041/320179/321050/321334民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.叉板要求
	20210114
	南京南瑞继保工程技术有限公司/常州博瑞电力自动化设备有限公司陈凡2020-11-19321050/321334民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记②③

5.孔径公差

6.外形公差

8.翘曲度

9.铜厚要求

10.阻抗要求
	
	

	共用部分
	6.外形公差

7.验收标准
	20201021
	321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-09-07顾客质量要求评审表

	共用部分
	5.孔径公差
	20200918
	

	共用部分
	1.标记，周期格式（WWYY）
	20200427
	321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-04-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	1. 标记

2. 板厚

3. 表面处理

4. 其他
	20200420
	321050 SA20/ 321334SAH7南瑞继保SA20和常州博瑞电力SAH7-补充要求甘九林2020-04-17顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:①印快捷全套标记，尺寸限制情况下印：FP+周年，无论客户是否有要求,周期格式默认YYWW
②针对无铅工艺的产品，客户制板文件没有设计无铅标记的需要与客户EQ确认是否需要添加无铅标记以及无铅标记的位置.

③所有标记距离上下板边最小15mm。
④在板内添加我司生产型号(类似8S7RVXXXXX），大小不限。
⑤当客户有如下附图要求删除NR logo时，需要核实板内顶、底层字符层是否存在NR logo的标记和字母，需要一起删除制作，不允许版面出现NR标识的logo和字母。
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2.板厚
1 )1.6MM的印制板厚度需要控制在1.52-1.78MM(包含铜厚及阻焊层)。

2) 2MM的印制板厚度需要控制在1.8-2.2MM(包含铜厚及阻焊层)。

3) 3MM的印制板厚度需要控制在2.7-3.3MM(包含铜厚及阻焊层)。
3.表面处理，板材、线路
1)如制板要求无说明，默认有铅喷锡制作，使用高TG板材。
2)BGA/SMT焊盘公差+/-20%

4.其他

1)EQ问题确认附件需要以我司生产型号+客户型号命名，例如：EQ-4SA200+NR6611-1
2) 焊盘与孔等大，或比孔小，外层无焊盘且无电气连接的孔，直接按非金属化孔制作，无需确认。
5. 孔径公差

PTH圆形元件孔孔径公差+0.15/-0mm；

PTH圆形过孔孔径公差+/-0.08mm；

板内NPTH圆孔孔径公差+/-0.05mm；

外形机械层NPTH圆孔孔径公差+0.25/-0mm；
PTH槽公差+/-0.125mm，NPTH槽公差+0.25/-0mm

压接孔孔径公差+/-0.05mm

6. 外形公差：单板交货订单（包含1拼板交货订单即有工艺边设计的单拼板），外形公差均按+0/-0.3mm；多拼板SET交货订单，外形公差均按+/-0.15mm
7. 验收标准：无要求时，验收标准IPC 3级

8. 翘曲度：最大0.4%

①.理论翘曲≤0.1%的板可以直接制作

②.理论翘曲＞0.1%，按软件建议值与客户建议翘曲(由预审计算确认)
9. 铜厚要求：①成品外层完成铜厚＞38.4μm；②埋孔/通孔孔壁铜厚单点最小20μm，平均最小25μm
10. 阻抗要求：阻抗≥50Ω时，公差≤±10%；阻抗<50Ω时，公差≤±5Ω
11. 阻焊、字符
1） 基材上最小阻焊厚度20μm

2） 导体上阻焊厚度：线宽≤6mil时，导体上最小阻焊厚度10μm，线宽＞6mil时，导体上最小阻焊厚度15μm 

预审部分： 
1.EQ模板要求

1） 需要使用附件EQ模板给客户提交EQ
2） 阻抗控制：若该PCB没有阻抗控制，请在对应建议一栏填写“无”，请勿删除阻抗控制一栏；
3）日期及Gerber名称请注意按照模板填写正确。

4)高TG板材的CTI值和CTE值按CTI>175板材CTE<300填写，EQ模板高TG板材按这个固定系数。

[image: image2.emf]南瑞继保博瑞电力 EQ模板.xls


CAM部分： 
1.叉板要求：不允许叉板出货
_1824546685.xls
Questions

		工程询问Engineering Query

		供方名称(Supplier)				例：XXXXXX有限公司																填写说明：
（1）历史EQ条目使用灰色背景标识，本次EQ条目使用黄色背景标识；
（2）表格中除了“NR回复”、“NR备注”、“NR答复人”三栏由南瑞继保研发人员填写，其他条目由PCB厂商负责EQ的工程师填写。

		客户型号(Customer  P/N)				例：NR1101G-1				板厚（Total Thickness）		1.6mm		层数（Layers）		10层		表面处理方式（PCB Surface Finish）		有铅喷锡

		生产型号(Production  P/N)				例：XXXX				板材TG				板材CTI				板材CTE

		No.		日期
Date
（YYYY/MM/DD）		Gerber名称
Gerber File Name		问题类型
Question Type		问题描述
Question Description												建议
Suggestion				附图
Attachments		NR 回复
 NR Reply		NR备注
NR Remark		NR答复人
NR Replier		编写人Made by		审核人Checked by		工程师联系方式Engineer Contact

		1		10/1/25		Gerfor for NR1101G-1（20251001）.zip		NA		叠层设计(必须体现完成厚度及公差)												NA				Stack Design		OK

		2		10/1/25		Gerfor for NR1101G-1（20251001）.zip		NA		阻抗控制												NA				Impedance Control		OK

		3		2025/10/1		Gerfor for NR1101G-1（20251001）.zip		咨询确认		例：如图，原稿GKO/GBP层打不开，无法确定GKO/GBP层的内容，请指示.												A		忽略GKO/GBP层，且外形依GM1层为准		FIG1		A

																						B		贵司建议

																						C		XXX

		4		2025/10/1		Gerfor for NR1101G-1（20251001）.zip		咨询确认		例：如图，依照GTL-G1-GP1-GBL层排序，是否正确，请指示.												A		层排序正确		FIG2		A

																						B		贵司建议

																						C		XXX

		5		2025/10/30		Gerfor for NR1101G-1（20251030）.zip		咨询确认		例：如图，gerber压缩包名称上的日期与丝印层日期和gerber文件输出的日期不符，资料是否正确，请指示.												A		资料正确，忽略差异，依照gerber文件制作即可		FIG3		A

																						B		贵司建议

																						C		XXX

		6		2025/10/30		Gerfor for NR1101G-1（20251030）.zip		厂家工艺更改		例：如图，在顶层丝印图示位置添加我司全套UL、周期（周年），请确认.												A		OK		FIG4		A

																						B		贵司建议

																						C		XXX

		7		2025/10/30		Gerfor for NR1101G-1（20251030）.zip		研发设计更改		例：如图，红色框选区域内部的金属化孔孔环设计过小，加工过程中会出现破环，无法满足IPC3级标准.												A		建议研发修改原始资料，将孔环扩大到5mil以上		FIG5		A

																						B		贵司建议

																						C		XXX
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Impedance Control

Stack Design

FIG5



Stack Design

		





Impedance Control

		Target Impedance：目标阻抗

		Impedance Tolerance：阻抗公差（例如 ±10%）

		Single-ended Impedance：单端阻抗

		Differential Impedance：差分阻抗
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																																										建议叠构
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L1 e—— H_PT_10Z 0.035
I 7628(48%)%2
—— 1030(66%)" 1 0485 047 +-0.05mm
L2 T 1 OZ 0.03
0.48mm(T &) 048 +/-0.05mm
L3 ie——— | 07 0.03
I 7(28(48%)*2
—— 1080/(66%)" 1 0485 047 +-0.05mm
L4 e—— H_PT_10Z 0.035
ERAS : 04LF227169A0
PPHEIS

ARERAZ : 1516mm(+0.1-0.1)
REBERLE : 165mm(+0.165/-0.165)







